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Abstract (en)
The resistor has a resistor element provided with a housing element, where the resistor element is section-wise mounted between two electrically
insulating, thermally conductive insulation elements in the housing element. The insulation elements are section-wise abutted against the housing
element, where the resistor element is a wire, which is section-wise abutted against one of the insulation elements. A surface contour of the wire is
pressed and/or impressed into the insulation element. The housing element is an extruded profile, which has opening that is sealed with an elastic
seal (15). An independent claim is also included for a method for producing an electrical power resistor module for an electrical circuit.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Leistungswiderstandsmodul (1) fur elektrische Schaltkreise, mit wenigstens einem Widerstandselement
(4) und wenigstens einem Geh&useelement (2), wobei das wenigstens eine Widerstandselement (4) zumindest abschnittsweise zwischen zwei
elektrisch isolierenden, warmeleitenden Isolationselementen (18) in dem Gehauseelement (2) montiert ist, und die Isolationselemente (18) jeweils
zumindest abschnittsweise an dem wenigstens einen Gehauseelement (2) anliegen. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Herstellen
eines elektrischen Leistungswiderstandsmoduls (1) fur einen elektrischen Schaltkreis, wobei wenigstens ein Widerstandselement (4) zwischen
zwei elektrisch isolierenden, warmeleitenden Isolationselementen (18) verpresst wird, und wenigstens eines der beiden Isolationselemente (18)
zumindest abschnittsweise gegen ein Gehauseelement (2) gepresst wird. Erfindungsgeman kann bei einer Verwendung eines Drahtes (4') als
Widerstandselement (4) bei der Herstellung des erfindungsgeméafen Leistungswiderstandsmoduls (1) auf die Verwendung etwaiger Fullstoffe, wie z.
B. Magnesiumoxid, verzichtet werden, indem vorgesehen wird, dass der Draht (4') beim Verpressen zumindest abschnittsweise an wenigstens einem
der beiden Isolationselemente anliegt.
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